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1. | NTRODUCCI ON

3. PROGRANVA

3. PROGRANVA

Los Ensayos No Destructivos (END) son
ampliamente wutilizados para evaluar
la vulnerabilidad de una gran variedad de
estructuras y piezas industriales en todos |os
sectores de la industria.

Entre ellos, los ultrasoni dos han experi nent ado
un especial salto tecnol égico en los ultinos
afios. A dia de hoy, gracias a |as nuevas técnicas
apareci das, se revelan conbp un netodo no
destructivo de vanguardia e inocuo para el
trabaj ador, que cubre casos que otros nétodos
no sol uci onan.

2. TEMATI CA Y CBIJETI VCS

El objetivo de esta jornada es dar a conocer
al nmundo industrial algunas de las tecnol ogi as
ul trasoni cas nmas novedosas (al gunas en fase de
desarroll0) a la vez que recoger |as sugerenci as,
aportaci ones y necesi dades de |as enpresas en
rel aci 6n a dichas tecnol ogias y sus apli caci ones.
Seincidira en tres canpos:

- Inmagen ultrasénica nediante transductores
del tipo array (Phased Array)

- lmagen con ténicas de difraccion (TOFD)
- Inspecci 6n a distancia con ondas gui adas (LRUT)

Existe una inportante distancia y una falta de
feedback entre el nmundo de la investigaci6n en
éstos anbitos y el dia a dia de la industria.
Esto ha repercutido en que | os avances en estos
canpos tarden en naterializarse en las enpresas
y en que |leguen casi sienpre tarde y de nanera
est&ndar, "enpaquetada" y poco personal i zabl e haci a
sus probl emas concr et os.

Las enpresas conoceran de prinmera nano |os
ul ti nos avaces tecnol 6gi cos en |os canpos
nenci onados y sus posi bi | i dades de i npl ant aci 6n
en sus instal aciones, con el fin de nejorar la
calidad de sus productos y |la seguridad de
sus i nstal aci ones.

9:00 - 9:30
Recepci 6n y recogi da de docunent aci 6n

9:30 - 9:40
Bi enveni da y presentaci én
D. Gabriel WUriarte

Resposabl e del Area de Logistica,
Seguri dad e | nnovaci 6n

Tecnal i a Research & I nnovati on

9:40 - 10:00
Seguridad | ndustrial
Destructivos
D. JesuUs Lopez de |pifia/D. J.Javier Larrafieta

Resposabl e del |a Unidad de Seguridad
Industrial/Director de U -PESI

Tecnal i a Research & | nnovation

y Ensayos No

Al cances. 'y |imtaciones de |as
ttécni cas de Phased Array y SAFT en el
di mensi onam ento de defectos en
uni ones sol dadas

D. R cardo Conzal ez

Resposabl e del departamento de
DASEL SL

| +D

TOFD+Phased Array cono técnica efectiva
en el reenplazo de la radiografia
i ndustria

D. Roberto Carlos G achetta

Resposabl e del departanmento de |a unidad
de negoci os

DASEL SL

La i magen de alta resolucion y contraste
con Phased Array

D. Carlos Fritsch
I nvestigador CGentifico
CslC

11:45 - 12:00
Pausa para café

12: 00 - 12: 35

I nspecci 6n de estructuras | ongitudi nal es
nmedi ante ondas wultraséni cas gui adas
D Benjanin Rubi o

I nvesti gador de | a Lhidad de Seguridad I ndustrial
Tecnal i a Research & | nnovati on

12: 35 - 13:10

Aplicaciones industriales de inspecci6n de
defectos a distancia nediante ondas
ul trasoni cas guiadas en tubos, railes
y otras estructuras simlares

D Eduardo Mreno/ Dha. Nekane Gal ar za

I nvestigadores de | a Uhidad de Seguridad I ndustrial
Tecnal i a Research & | nnovati on

13: 10 - 15:00

Pausa para el al nuerzo

15: 00 - 15:30

Nuevas técnicas de ensayos no
destructivos y nuevos retos en la
certificacion del personal de ensayos

D. Rodol fo Rodriguez
Responsabl e de CERTI AEND

Asoci aci 6n Espafiol a de Ensayos
No Destructivos (AEND)

15:30 - 17:00

Tal | er de denpbstraci ones practicas y
di scusi 6n

17:00 - 17:30

Concl usiones y cierre de |l a jornada



